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  F1 
F1 

 
1000 °C 

F2 F2  
1000 °C F3 F5 

, N 
 
 2,442 0,278 1,115 0,359 1,044 2,394 

 
 1,724 0,366 1,153 0,196 0,678 1,206 

, N mm 
 
 0,295 0,006 0,068 0,012 0,077 0,206 

 
 0,266 0,005 0,105 0,011 0,072 0,138 
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